FUSE Serie - SMD Chip Sicherung

SMD Chip Sicherung

\ FUSE 1206
Typische Ausldsekennlinen (FF)
Priifleiterplatte gemag IEC 60127-4
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Schmelzzeit [s]
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1.60A

Schmelzintegral I’t [A%s]
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Strom [A]
Typische I-t-Abschaltkurven der FUSE 1206

FUSE 1206
Typische Schmelzintegralkennlinien
Priifieiterplatte gemas IEC 60127-4

0.63A
0.50 A

10* 10° 107 10" 10° 10' 10
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Schmelzzeit [s]

Typische It - t Kurven der FUSE 1206
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